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ORGANIZA

Presentacién
TECNALIA, AEMAC, FIDAMCY NETZSCH

Dynamic Mechanical Analysis (DMA) on Thermosets and Composites
Stephan Knappe, NETZSCH A&T

Reologia aplicada a la fabricacién de materiales compuestos
Vanessa Garcia Martinez, FIDAMC

Café

Estudio cinético para RTM6 con DSCy Kinetics Software
Gonzalo Oteo, NETZSCH A&T

Caracterizacion y modelizacion de materiales para el desarrollo de procesos de composite 4.0.
Desde la caracterizacion en el laboratorio al gemelo digital.
Isabel Harismendly, TECNALIA

Visita instalaciones TECNALIA
Comida

Measurements of Thermophysical Properties on Composite Materials by Using Laser Flash Method
Andre Lindemann, NETZSCH A&T

Los Objetivos de la Asociacion Espafiola de Materiales Compuestos
Helena Abril, AEMAC

Monitorizacion de Curado de Resinas Termoestables DEA (Analisis Dieléctrico)
Demostracién practica del DEA 288 /onic
Ramodn Aratiz, NETZSCH A&T

Preguntas

Despedida
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